Hoja de datos del producto

Caracteristicas

BMEP58CPROS3
M580 SAFE,COPROCESSOR

Green
Premium

Complementario

Principal

Gama de producto Modicon M580

Tipo de producto o
componente

Médulo do processador

Consumo de corriente

295mAen24V DC

Confiabilidad MTBF 946000 H
Marcado CE
Entorno

Resistencia a las vibraciones 3gn
Resistencia a los choques 15gn
Temperatura ambiente de operacion -25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Altitud maxima de funcionamiento 0...2000 m

Humedad relativa

2000...5000 m con

5...95 % en 55 °C sin condensacion

Grado de proteccion IP

IP20

Directivas

Certificaciones de producto

2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
2006/42/CE - maquinaria
2014/34/EU - ATEX directive

CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]Generador[RETURN]Mer

Navy ((*))[RETURN]Zona ATEX 2/22[RETURN]IECEx zona 2/22[RETURNJTUV

Normas

EN/IEC 61131-2

EN/IEC 61010-2-201

UL 61010-2-201

CSA C22.2 No 61010-2-201

IACS E10

EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1y tipo 2
EN/IEC 61850-3, ubicacion G

EN/IEC 60079-0

Caracteristicas ambientales

Lugares peligrosos class | division 2 ((*))

Gas resistant class Gx acorde a ISA S71.04

Gas resistant class 3C4 acorde a IEC 60721-3-3

Dust resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3

Sand resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3

Salt resistant level 2 acorde a IEC 68252

Mold growth resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3

Tratamiento de proteccién

Nivel de seguridad

Conformal coating

SIL3
PL=e

Alimentacién

Fonte de alimentagao interna via rack
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ente, evaluar y testear los productos en relacién con la aplicaciéon especifica pertinente o uso del mismo.

fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.

dgma

La informacién suministrada en esta documentacién contiene descripciones generales y/o caracteri@cas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y comple!

Esta documentacion no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneida

Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.


http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/

LED de estado verde) processador em execugao (RUN)

rojo) falha do processador ou do sistema (ERR)
verde) descarga en curso (DL)

verde) procesador en modo de seguridad (SRUN)

1 LED (verde) procesador en modo de mantenimiento (SMOD)

1 LED (
1 LED (
1 LED (
1 LED (

Peso del producto 0,849 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 9,0cm
Paquete 1 Ancho 18,9 cm
Paquete 1 Longitud 25,2 cm
Paquete 1 Peso 830,09
Tipo de unidad de paquete 2 S03
Numero de unidades en el paquete 2 6
Paquete 2 Altura 30,0 cm
Paquete 2 Ancho 30,0 cm
Paquete 2 Longitud 40,0 cm
Paquete 2 Peso 5,452 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh 7

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Si

Normativa de RoHS China &

Informacion sobre exenciones de RoHS 7

Comunicacion ambiental 7

Perfil de circularidad 7

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo

con un sistema de recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un
contenedor de basura.



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN
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Esquemas de dimensiones
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Modulos montados en bastidores

a: Espacio adicional debajo del bastidor para acomodar la altura de la CPU. Para un bastidor X Bus, el valor es de 30,9 mm (1,217 pulg.);
para un bastidor Ethernet, el valor es de 29,49 mm (1,161 pulg.).

b: la altura del bastidor. Para un bastidor X Bus, la altura es de 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, la altura es de 105,11 mm
(4.138 in).

c: la altura del bastidor local principal es de 134,6 mm (5.299 in)

Médulos y cables montados en una carcasa

- -

a: profundidad de la carcasa: 135 mm (5.315 in)

b: profundidad de cableado + médulo: > 146 mm (5.748 in)

c: profundidad de cableado + médulo + segmento DIN: > 156 mm (6.142 in)

d: altura del bastidor: para un bastidor X Bus 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, 105,11 mm (4.138 in)
e: altura del médulo: 134,6 mm (5.299 in)
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